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Abstract (en)
The device (10) has an adhesive storage vessel (12) for providing a meltable adhesive, and a melting device (14) for melting the adhesive stored
in the storage vessel. A level measuring instrument (16) measures a level of the adhesive provided in the storage vessel without contact with the
adhesive, and includes a contactless working measuring element i.e. capacitive measuring element. The measuring element is arranged above the
adhesive stored in the storage vessel. An isolating section (20) consists of an artificial fiber composite material such as glass fiber and/or carbon
fiber.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine HaftmittelzufGhreinrichtung (10) zum Zufthren eines Haftmittels mit einem Haftmittelvorratsbehélter (12) zum
Bevorraten eines aufschmelzbaren Haftmittels, mit einer Aufschmelzeinrichtung (14) zum Aufschmelzen eines in dem Haftmittelvorratsbehélter
(12) bevorrateten Haftmittels und mit einer Fillstandsmesseinrichtung (16) zum Messen des Fllstandes des in dem Haftmittelvorratsbehalter (12)
bevorrateten Haftmittels.
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